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Miniaturisierte, vernetzbare Sensor-/Aktorsysteme sind heute in ersten Varianten aus dem Baukasten

verfiigbar. Ermdglicht wird dies mit einer konsequenten Modularisierung, die Kosten spart, sowie

einer einfachen Konfiguration, die fiir kurze Entwicklungszeiten sorgt. Der ;Match-X«-Baukasten eig-

net sich besonders fir kleine und mittlere Stickzahlen.

ie Integration zusitzlicher Funktio-
Dnen in Systemkomponenten wie

Sensoren und Aktoren ist ein we-
sentlicher Trend in der [nvestitionsgiiter-
industrie. Die Uberwachung von Prozes-
sen his hin zur Regelung angeschlossener
Systeme erfordert zunehmend signalver-
arbeitende Elektronik in den vor Ort instal-
lierten Komponenten. Damit verbunden ist
die Forderung nach Vernetzbarkeit dieser
Systeme, Serviceschnittstellen zur Diagno-
se im laufenden Betrieb und Verringerung
des Installations- und Wartungsaufwands.
Die Reduzierung des Verkabelungsauf-
wands durch vernetzbare Sensor-/Aktor-
systeme und der damit verbundene Kos-
tenvorteil sind dabei wesentliche Aspekte.
Anstatt die Sensoren und Aktoren tiber auf-
windige sternférmige Verbindungen mit
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dem Steuerrechner zu verdrahten, erfolgt
der Anschluss iiber ein schlankes Buskabel.
Mit der iIntelligenz vor Ortc steigen die
Erwartungen an einen griBeren Messhe-
reich und/oder eine hihere -genauigkeit.

In vielen Fillen stehen aber nur kleine
und mittlere Stiickzahlen hinter diesen
Forderungen. Fiir die kostenglinstige Ent-
wicklung und Fertigung dieser Systeme
bietet das mikrotechnische Baukasten-
system »Match-X¢ [1] interessante Maglich-
keiten. Das Beispiel der Temperaturmess-
technik zeigt seine Chancen.

Einfacher Ubergang
zur groBeren Serie

In der Messtechnik wird zunehmend die
Forderung gestellt, sensornah das Mess-

signal zu digitalisieren, auszuwerten und
iiber einen Bus weiterzuleiten. Dafiir sollte
das dezentrale System jederzeit kalibrier-
und rekalibrierbar sein und iiber Service-
schnittstellen Auskiinfte {iber seine Sys-
temparameter geben kénnen. Zudem ist
erforderlich, dass sich das Sensorsystem
an unterschiedliche Bussysteme anschlie-
Ben ldsst. Hinsichtlich der Genauigkeit
und der GriBe des Messbereichs differie-
ren die Anforderungen jedoch je nach
Anwendung erheblich.

Das mikrotechnische Baukastensystem
Match-X ermiglicht die effektive Entwick-
lung und Fertigung solcher kundenspezi-
fischen Systeme. Match-X besteht aus
unterschiedlichen mikrotechnischen Bau-
steinen (Bild 1), mit A/D-Wandlern, Pro-
zessoren (Bild 2), Sensorelementen und
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